

[image: LPKF_Logo_RGB_50mm][image: Kopf_einzeln]
Presseinformation 
Mit der Bitte um Veröffentlichung


Ansprechpartner:
Cordula Krause-Widjaja
cordula.krause-widjaja@lpkf.com
Tel. +49 (0)5131 7095-1327
Fax +49 (0)5131 7095-90









LPKF 
Laser & Electronics AG
Osteriede 7
D-30827 Garbsen
www.lpkf.de


Vorstand:
Dr. Götz M. Bendele (CEO)
Christian Witt (CFO)


Aktie:
Prime Standard
ISIN 0006450000



Abdruck frei, Beleg erbeten

» Weitere Pressemeldungen

Sauber, diese Schnittkante!
FR4 und andere Leiterplattenmaterialien lassen sich mit den Nutzentrennern LPKF PicoLine-Serie mit technischer Sauberkeit trennen.  
[bookmark: _GoBack]LPKF setzt auf die eigenentwickelte CleanCut Technologie, wenn es darum geht, Leiterplattenmaterialien mit allerhöchster Sauberkeit zu schneiden. Praktisch ohne Delamination und Karbonisierung schaffen die mit LPKF PicoLine erzeugten Schnitte ideale Voraussetzungen für HF-Anwendungen durch die erhaltene elektrische Isolation. 
Eine Reduktion von Prozesskosten gegenüber herkömmlichen Trennverfahren wird möglich, da keine intensiven Reinigungsschritte mehr notwendig sind. Die schonende Materialbearbeitung führt zu einer höheren Ausbeute in der Leiterplattenfertigung. Zusätzlich lässt sich Substratmaterial einsparen, denn bei einem Vollschnitt mit Lasertechnologie bei einer Laserstrahlbreite von < 20µm lassen sich mehr PCBs pro Panel fertigen. Der schmale Schneidkanal und der vollständig softwaregesteuerte Laserprozess ermöglichen weitestgehende Designfreiheit.
Die neuen Anlagen der PicoLine Serie haben einen deutlich vergrößerten Verfahrbereich von bis zu 460 mm x 305 mm (18‘‘ x 12‘‘), und der jetzt aus Granit erstellte Sockel sorgt für höhere Stabilität.
[image: ]
Abb.: REM-Aufnahme der Schnittkante eines mit PicoLine geschnittenen FR4-Materials

[bookmark: OLE_LINK1]Über LPKF
LPKF Laser & Electronics AG produziert Maschinen und Lasersysteme, die in der Elektronikfertigung, der Medizintechnik, der Automobilindustrie und bei der Herstellung von Solarzellen zum Einsatz kommen. Rund 20 Prozent der Mitarbeiter sind im Bereich Forschung und Entwicklung beschäftigt.
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